
Origin® Twoは、高精度、再現性、厳しい公差、滑らかな表面仕上げを必要とする用途向けに設計され、エンドユース生産に高度
な3Dプリント機能をもたらします。

製品の仕様
技術 プログラマブル光重合 デジタル光処理 DLP-P3™

達成可能な精度 検証済みアプリケーションではXYZ方向公差±50μm、一般用途では±100μmを実現*

再現性
全プリンタ・ビルドヘッドにおいて95%以上のプリント精度が±50μm以内に収まる*
*OpenAM™搭載時、25μm～200μm積層厚範囲

表面仕上げ 表面粗さ： 最大2µm Ra*

造形体積（XYZ）
192 x 108 x 370 mm 
最大対角線長 ̶ 220 mm 
最終部品の造形サイズは材料特性/収縮率に依存し、全造形体積より小さくなる場合があり

光源 4Kプロジェクタ（画素サイズ38.5 µm、2.5標準偏差の厳密な投影均一性）

材料

光硬化性材料、単一成分：
• ストラタシスおよび材料パートナーが開発した検証済み材料
• OpenAM™ライセンス経由の任意の材料
• 切り替えは10分未満で完了可能
• 長期保存可能で再利用可能
• 3種類のスターター材料付属
Origin Two用材料の詳細はストラタシスウェブサイトP3 材料（stratasys.co.jp）をご覧ください。

最小特徴サイズ 材料および設計に依存

波長 385nm

造形前ソフトウェア
Stratasys GrabCAD Print™ またはオプションのサードパーティ製ソリューション
タッチスクリーン式プリンターユーザーインターフェース

規制遵守 CE、UKCA、FCC、RCM、NRTL

物理的設置面積

システムサイズと重量
幅：50 cm 
奥行き：52 cm 
高さ：117 cm 
重量：86 kg

設置場所の要件

電源要件 100-120 VAC、50/60Hz、7.1A、単相 または 200-240 VAC、50/60 Hz、3.5 A、単相 

ネットワーク接続性 イーサネット  
Origin Two Local によるオフライン接続が可能

換気 ガイドラインについては、フォトポリマー材料のMSDSを参照するか、ストラタシス担当者に 
お問い合わせください。

運転条件 動作温度範囲：18 °C～25 °C、湿度範囲：30%～70%

ガス排気（オプション） 施設排気

Origin® Two 
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* 精度能力は使用材料と部品形状に依存します。



© 2025 Stratasys Ltd. All rights reserved. Stratasys、Stratasys signet、Origin、Origin Two、OpenAM、GrabCAD Print、ProAero、Origin Cure、
P3 は、Stratasys Ltd. および/またはその子会社もしくは関連会社の商標または登録商標であり、特定の法域で登録されている場合があります。 
その他の商標は、それぞれの所有者に帰属します。製品仕様は予告なく変更される場合があります。 PSS_P3_Origin_Two_JP_A4_0725a

製品仕様書
DLP-P3™ 方式

株式会社 ストラタシス・ジャパン
東京本社 / ショールーム
 〒104-0033 
東京都中央区新川 1-16-3 
住友不動産茅場町ビル 3F 
TEL. 03-5542-0042 
FAX. 03-5566-6360

www.stratasys.co.jp  
ISO 9001:2015認証取得済

大阪支店 / ショールーム
 〒540-6319 
大阪府大阪市中央区城見 1-3-7 
松下 IMPビル 19F 
TEL. 06-6943-7090 
FAX. 06-6943-7091

製品の仕様
材料の取り扱い 

樹脂トレイ容量 2L 

樹脂保管温度 通常15℃から30℃

プリンタの取り扱い
輸送・保管温度 通常 -20 °C から 50 °C
セキュリティ機能

プリンタ認証 暗号的に安全なハンドシェイク  

ネットワークセキュリティ 業界標準のエンドツーエンド暗号化

利用可能な付属機器

排気装置 ProAero™ 

後処理 Origin CureLite™ - 精度、公差、射出成形のような表面仕上げに関する公表されたプリンタの仕様は、 
Origin CureLite後処理ユニットの使用を必要とします。

付属品 トレイ注ぎジグ、蓋、注ぎ口、スタンド、トレイ、パーツ取り外しジグ、スクレーパージグ、プリンタスタンド、 
ビルドヘッド取り外しジグ（「ノードリップ」）を含む 
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